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(54) 도파관형 비가역 회로소자(導波管型非可逆回路素子)

요약

내용없음.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

도파관형 비가역 회로소자(導波管型非可逆回路素子)

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 일실시예를 나타내는 정면도.

제2도는 제1도이 A-A'선 단면구성도.

제3a, 3b, 3c도는 각각의 금속판 예를 나타내는 사시도.

제4도는 측면을 요철 형상으로 성형한 페라이트 삽입구멍의 일예를 나타내는 정면도.

제5도는  종래의  도파관형  비가역  회로소자의  하나인  3개구(開口)  서큐레이터의  일예를  나타내는 정
면도.

제6도는 제5도의 B-B'선 단면구성도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

1 : 도파관 케이스                      2 : 마이크로파 페라이트

3 : 페라이트 삽입구멍               4a : 금속판

6 : 자석                                   7 : 요오크

8a : 요오크 설치 비스               9 : 유전체판(誘電體板)

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 도파관형 비가역 회로소자(아이소레이터, 서큐레이터 등)에 관한 것이다.

종래,  도파관형  비가역  회로소자는  일체로  성형한  도파관  케이스내에  마이크로파  페라이트를  그 도
파관  케이스에  설치한  페라이트  삽입  구멍으로부터  삽입하고,  이  페라이트  삽입구멍을  막는 금속판
으로 눌러 고정하는 구조를 취하는 것이 있다(일본국 실용신안 등록 공고 소화 56년 8246호).

제5도는  종래의  이런  종류의  도파관형  비가역  회로소자의  하나인  3개구  서큐레이터의  일예를 나타내
는  정면도이고,  제6도는  제5도로  나타내는  B-B'선  단면도이며,  도면에서  (1)은  도파관  케이스, (2)
는  마이크로파  페라이트,  (3)은  도파관  케이스(1)에  설치한  페라이트  삽입구멍,  (4)는  페라이트 삽
입구멍(3)을 막는 금속판, (5)는 눌름링, (6)은 자석, (7)은 요오크, (8)은 요오크 설치 비스이다.

일체로  성형한  도파관  케이스(1)내에  마아크로파  페라이트(2)를  페라이트  삽입구멍(3)으로부터 삽입
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하고,  이  마이크로파  페라이트(2)를,  다시  페라이트  삽입구멍(3)을  막는  금속판(4)으로  누르고,  이 
금속판(4)을  눌름링(5)을  통해  선단부에서  요오크  설치  비스(8)로  도파관  케이스(1)에  고정한 요오
크(7)로 눌러 고정한 것이다.

요오크(7)는  마이크로파  페라이트(2)에  자계(磁界)를  인가하기  위해  자기회로를  자석(6)과  함께 구
성한다.

그러나, 이러한 구조의 종래 회로소자에는 몇가지 문제점이 내재되는 것으로,

첫째  :  페라이트  삽입구멍(3)을  막는  금속판(4)의  주변  측면과  페라이트  삽입구멍(3)  측면과의 접촉
이 충분히 유지되어 있지 않아 접촉저항이 크게됨과 아울러 마이크로파의 손실이 커진다.

둘째  :  상기  접촉부분으로부터  외부  노이즈가  침입하기  쉬우므로  그  회로소자를  사용한  마이크로파 
신호 처리계에 악영향을 준다.

대전력(大電力)의  마이크로파계에  사용하는  경우,  상기  접촉부분에서  마이크로파  방전이  발생하기 
쉬워, 마이크로파 발진계 및 마이크로파 신호계에 악영향을 준다.

셋째  :  요오크(7)로  눌름링(5)을  통해,  금속판(4)을  눌러  마이크로파  페라이트(2)를  고정하기 때문
에,  이  고정을  견고한  것으로  하기  위해,  요오크  설치  비스(8)의  위치를  요오크(7)의  선단부분으로 
할 필요가 있어 코스트 면에서 불리하다.

본  발명은  상기한  문제점을  해결하려는  것으로서  페라이트  삽입구멍을  막믄  금속판의  주변  측면과 
페라이트  삽입구멍  측면을  밀접하게  접촉시킴과  아울러  요오크가  도파관  케이스에  설치될시  보다 간
단한 구조로 되는 것을 목적으로 한다.

본  발명의  도파관형  비가역  회로소자는,  도파관  케이스에  설치한  페라이트  삽입구멍을  막는 금속판
의  주변측면  혹은  페라이트  삽입구멍  측면의  적어도  어느  한쪽을  요철  형상으로  성형함과  동시에, 
그  금속판을  그  주변측면과  페라이트  삽입구멍의  측면을  밀접하게  접촉시킨  상태에서  페라이트 삽입
구멍에  압입(壓入)할  수  있는  형상과  크기로  하고,  압입함으로써  요오크로  누를  필요가  없게함과 동
시에  금속판의  주변측면과  페라이트  삽입구멍  측면을  밀접하게  접촉시킨  것으로,  이하  본  발명의 일
실시예 및 그에 따른 작용효과를 첨부된 도면과 관련하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

[실시예]

제1도는  본  발명의  일실시예를  나타내는  정면도이고,  제2도는  제1도에  나타난  A-A'선  단면도로  본 
실시예  3개구  서큐레이터이며,  도면부호  (1)(2)(3)(6)(7)은  제5도  및  제6도의  동일부호와  동일  또는 
해당하는  부분을  나타낸  것이고,  (4a)는  주변  측면을  요철형상으로  성형한  금속판,  (8a)은  요오크 
설치  비스,  (9)는  유전체  판이며,  제3도의  a,  b,  c도는  각각  금속판(4a)의  예를  나타내는 사시도이
다.

또한,  제3a도의  주변에  수직으로  볼록부가  병렬(竝列)한  것,  b도는  주변에  평행으로  볼록부가 평렬
(平列)한 것, c도는 작은 원추형상 돌기부가 다수개 배열한 것이다.

측면을  상기와  같은  형상으로  하면,  금속판(4a)를  그  주변  측면과  페라이트  삽입구멍(3)  측면이 밀
접하게  접촉하는  상태로  페라이트  삽입구멍(3)에  압입할  수  있다.  금속판(4a)의  주변  측면과 페라이
트  삽입구멍(3)의  측면이  밀접하게  접촉하면,  금속판(4a)의  고정  때문에  요오크(7)로  누를  필요가 
없어지고,  요오크(7)를  중앙부에서  1개소로  설치하는  구조로  택할  수  있어서  코스트  면에서 유리해
진다.  접촉이  밀접하게  되면  접촉저항이  감소함과  동시에  마이크로파  손실이  작아지며,  외부 노이즈
의 침입이나 마이크로파 방전이 발생이 없어지게 된다.

여기에서,  페라이트  삽입구멍과  금속판의  접촉구조를  상세하게  살펴보면,  금속판(4a)의 압입(壓入)
에  의해,  금속판  및  페라이트  삽입구멍  측면의  한쪽  또는  양쪽이  약간  변형하고,  페라이트 삽입구멍
(3)의  측면과  금속판(4a)의  블록부가  밀접하게  접촉한다.  한편,  이  변형으로  오목부가  완전히 충전
되는  일은  없다.  그  때문에  금속판의  오목부와  페라이트  삽입구멍  사이에  간극이  발생한다.  이 간극
으로부터  마이크로파가  누설  하는  것을  방지하기  위해  이  간극의  치수를,  사용하는  마이크로파의 파
장에  비해  충분히  작게  하였다.  이것에  의해  이  간극으로부터  마이크로파의  누설을  작게  억제할  수 
있다.

또한,  제4도는  도파관  케이스(1)에  설치한  측면을  요철형상으로  성형한  페라이트  삽입구멍(3a)의 일
례를  나타내는  정면도이다.  페라이트  삽입구멍(3a)측의  측면을  요철형상으로  성형하여도  같은 효과
가 얻어진다.

이상과  같은  본  발명은  마이크로파  페라이트를  눌러  고정하는  금속판의  측면과  페라이트  삽입구멍 
측면의  접촉부분의  접촉저항이  종래의  것에  비해  크게  감속하고,  마이크로파의  손실이  줄고,  또 외
부  노이즈가  침입하기  어렵게  되며,  대전력의  마이크로파  경우에도  마이크로파  방전이  일어나기 어
렵고, 요오크의 설치 구조를 간단하게 설치할 수 있어 코스트 면에서도 유리한 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

일체로  성형한  도파관  케이스(1)내로  마이크로파  페라이트(2)를  그  도파관  케이스(1)에  설치한 페라
이트  삽입구멍(3a)으로부터  삽입하고,  상기  페라이트  삽입구멍(3a)을  막는  금속판(4a)으로  눌러 고
정한  도파관형  비가역  회로소자에  있어서,  상기  금속판(4a)의  주변측면  혹은  상기  페라이트 삽입구
멍(3a)  측면의  적어도  어느  한쪽을  요철형상으로  성형하고,  상기  금속판을  그  금속판(4a)의 주변측
면이  페라이트  삽입구멍(3a)  측면에  밀접하게  접촉하는  상태로  하여  상기  페라이트  삽입구멍(3a)에 
압입한 것을 특징으로 하는 도파관형 비가역 회로소자.
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